拆除集成电路的方法

在电路检修时，往往需要从印制电路板上拆卸集成电路。由于集成电路的引脚多而密，拆卸起来很困难，拆卸不好时还会损坏集成电路及印制电路。下面介绍几种拆卸集成电路的方法。

1.吸锡器吸锡拆卸法
使用吸锡器吸锡拆卸集成电路是一种常用的专业方法，使用的工具为吸、焊两用电烙铁。拆卸集成电路时，只要将加热的两用烙铁头放在被拆卸集成电路引脚的焊点上，待焊点熔化后锡便会被吸入吸锡器内.待全部引脚上的焊锡吸完后，集成电路便可方便地从印制电路板上取下。无吸锡器时可采用下面的方法。

2. 专用电铬铁头拆卸法
专用电烙铁头的形状如图18-3 所示。使用专用的电烙铁头可以对集成电路各引脚焊点同时加热，待焊点熔化后，便可从印制板下轻轻取下集成电路。


3. 空心针头拆卸法
市场上出售的拆卸电子元件的空心针头可用来拆卸集成电路。首先选择合适的空心针头，以针头的内径能正好套住集成电路引脚为直。拆卸时一边用电烙铁熔化集成电路引脚上的焊点，一边用空心针头套住引脚旋转，等焊锡凝固后拔出针头，这样引脚便会和印制电路板完全分开。待各引脚按上述
办法与印制电路板脱开后，集成电路便可轻易拆下。

4. 电烙铁毛刷拆卸法
拆卸集成电路时，用电烙铁将集成电路引脚上的焊点加热熔化，趁机用小毛刷扫掉熔化的焊锡，这样便可使集成电路的引脚和印制电路板分离。待所有引脚与印制电路板分离后，便可用"一"字形螺丝刀轻轻地撬下集成电路。 采用此方法时应注意扫下的焊锡，不要使其连接在印制电路板其他部位.以防形成电路短接。

